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http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/; 

- CMOS circuit design, layout, and simulation: 
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Снимки 

Резистор - 0,25W (корпус AXIAL0.3*)

Интегрална схема (корпус DIP-24)

Изправителен диод (корпус DO-35)

Означение на елемент (англ. Text)

Печатни проводници (англ. Tracks)

Контактни площадки (англ. Pads)

Проходни отвори (англ. Vias)

Електролитен кондензатор 
(корпус RB-.1/.2*)

SMD – резистор (корпус MELF1*)

SMD – кондензатор (корпус MELF2*)

Изправителен диод (корпус SOT-323)

Светодиод (корпус DIODE_SV*)

Транзистор (корпус SOT-23)

Интегрална схема (корпус SO-8)

Резистор - 0,25W (корпус AXIAL0.3*)

Интегрална схема (корпус DIP-24)

Изправителен диод (корпус DO-35)

Означение на елемент (англ. Text)

Печатни проводници (англ. Tracks)

Контактни площадки (англ. Pads)

Проходни отвори (англ. Vias)

Електролитен кондензатор 
(корпус RB-.1/.2*)

SMD – резистор (корпус MELF1*)

SMD – кондензатор (корпус MELF2*)

Изправителен диод (корпус SOT-323)

Светодиод (корпус DIODE_SV*)

Транзистор (корпус SOT-23)

Интегрална схема (корпус SO-8)

Печатна платка на електронна схема с
елементи за обемен монтаж (Through 

Hole – монтаж).

Печатна платка на електронна схема с
елементи с елементи за повърхностен

монтаж (SMD – монтаж).  
 

Структура на изолиращи 
усилва-тели с 

трансформаторно разделяне

Структура на кварцови генератори

Капак на корпуса

Кварцов резонатор

Генераторна схема

Основа на метал-
ния корпус

Изводи за монтаж
на генератора върху ПППравоъгълен корпус,

съвместим с DIP-14
Квадратен корпус,
съвместим с DIP-8

Структура на мощен опера-
ционен усилвател

Безкорпусна интегрална схема

SMD – кондензатор

Интегрален резистор, 
реализи-ран чрез 
отпечатване с прово-дяща
паста 

Двуслойни съединителни проводници, 
реализирани чрез отпечатване с проводяща 
и изолираща паста

Външен вид на примерни хибридни програмируеми схеми

 
 
 

 
 
 

 
Основа на пластмасов корпус

Полупроводникова подложка (чип) с 
интегри-рани електронни елементи и 
междуелементни електрически връзки 

Тънки златни проводници (нишки), 
свързващи контактните площадки на чипа 
и съответ-ните изводи на корпуса 

Външен вид на топологична структура на примерна монолитна
интегрална схема


